
Dirigent
Isolierung
Kernauflage
Innere Schicht
Imprägnierungsarten
Außenhülle
Arbeitstemperatur
Isolationswiderstand

: Fest oder gestrandet
: Hyflon® MFA®
: Verdrillte Leiter
: PES-Band
: Verzinntes Kupfergeflecht
: Hyflon® MFA®
: -200 bis 250 ° C
:> 20 Mohm x km (1000 V Gleichstrom bei 20 ° C)

Conductor
Insulation
Core laying-up
Inner Layer
Impregnation Types
Outer Sheath
Working temperature
Insulation resistance

: Solid or Stranded
: Hyflon® MFA®
: Twisted conductors
: PES Tape
: Tin plated copper braid
: Hyflon® MFA®
: -200÷250 °C
: > 20 Mohm x km (1000 V DC at 20 °C)
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RTD
MFA® cable

� Beschreibung / Description

� Konstruktion / Construction

� Rang / Ranking

� RTD - Verzinntes Kupfer - MFA®-Isolierung - Verzinnter Kupferschirm - MFA®-
Gesamtmantel
� Anwendung: Temperatur bis 250 ° C

� RTD - Tin plated copper - MFA® insulation - Tin plated copper screen - MFA® 
overall jacket
� Application: temperature up to 250°C

Abriebfestigkeit
Abrasion Resistance

Chemische Resistenz
Chemical Resistance

Feuchtigkeitsbeständigkeit
Moisture Resistance

Feuer Beständigkeit
Fire Resistance

Thermische Bewertung
Thermal Rating

- +

HOCH
HIGH

GUT
GOOD

AUSGEZEICHNET
EXCELLENT

AUSGEZEICHNET
EXCELLENT

AUSGEZEICHNET
EXCELLENT


